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PAN211x(SOP8)版本更新公告 

 

致尊敬的磐启客户： 

 

为了进一步优化完善产品特性，我司对  PAN211x(SOP8)芯片做了性能升级，

增加支持最大 9dBm 的输出功率配置，其他功能不变，后续以 B 版本出货为主。 

改版后，芯片的软件功率档位配置有更新，软件 SDK 有所不同，  

PAN211x SDK V1.2.0 正式版本，适用于 A 版本（仅 SOP8 封装），  

PAN211x SDK V2.1.0 或者以上正式版本，适用于 B 版本（仅 SOP8 封装）。  

 

注意：  

1、 为了和之前旧版货物区分，改版后的芯片丝印做了区分。  

第二行丝印区分方式如下：  

A 版本丝印对应 2110BPA1A，支持最大输出功率 7dBm；  

B 版本丝印对应 2110CPA1B，支持最大输出功率 9dBm；  

 

2、 PAN211x-SDK 的下载地址：   

https://docs.panchip.com/pan211xdk-doc/05_resources/index.html 

 

详细资料请定期查看磐启论坛(bbs.panchip.com )或联系我司 FAE。  
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